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ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED
（於開曼群島成立之有限公司）

二零零四年未經審核中期業績公佈
截至二零零四年六月三十日止六個月

二零零四年上半年  ASM 創得佳績

‧ 穩佔裝嵌及包裝設備業全球第一位

‧ 營業額及盈利創中期業績紀錄新高

‧ 營業額及盈利分別較去年同期上升百分之一百一十一點八及百分之
二百二十一點七

ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED 董事會欣悅地宣佈二零零四年中期業績如下：

業績

謹此欣然報告，ASM Pacific Technology Limited 及其附屬公司（「集團」或「ASM」）於截至
二零零四年六月三十日止六個月之營業額創新高，達港幣2,280,710,000元，較去年同期的
港幣1,076,926,000元增長百分之一百一十一點八，亦較前六個月之港幣1,527,897,000元增
加百分之四十九點三。期內，集團綜合除稅後溢利亦錄得歷史新高，達港幣613,233,000
元，較二零零三年同期增加百分之二百二十一點七，亦較前六個月增長百分之七十七點
六。期內每股基本溢利為港幣1.59元（二零零三年：港幣0.50元）。

派息

董事會現建議派發中期股息每股港幣0.45元（二零零三年：港幣0.36元）及特別股息每股港
幣0.55元。此派息政策乃貫徹集團於過去數次業績公佈時明確指出將過剩現金回饋予股東
的審慎政策，並預留適量的股東資金作營運之用。未來，集團將致力透過多元化及高性
能的產品擴大市場佔有率，積極加快本體增長。集團在短期內沒有重大現金開支，並自
一九八八年年底上市後十五年來每年均從營運活動產生正現金流量。
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集團將於二零零四年八月十七日至八月二十四日，包括首尾兩天，暫停辦理股份過戶登
記手續。為確保獲派是次中期股息及特別股息，所有股票過戶文件連同有關股票須於二
零零四年八月十六日下午四時前，送達香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下公
司股份登記處秘書商業服務有限公司。中期股息及特別股息將於二零零四年八月二十五
日左右派發。

財務概要

截至六月三十日止六個月
二零零四年 二零零三年
（未經審核） （未經審核）

附註 港幣千元 港幣千元

營業額 1 2,280,710 1,076,926
銷貨成本 (1,264,496) (624,781)

毛利 1,016,214 452,145
其他經營收益 8,481 3,770
銷售費用 (156,605) (100,268)
一般管理費用 (66,211) (45,744)
研究及發展淨支出 (142,447) (102,056)

經營溢利 659,432 207,847
財務費用 (5) (46)

除稅前溢利 659,427 207,801
稅項 3 (46,194) (17,206)

本期間淨溢利 613,233 190,595

中期股息 172,561 137,999
特別股息 210,909 0

股息總額 383,470 137,999

每股溢利 4
　—  基本 HK$1.59 HK$0.50

　—  攤薄 HK$1.59 HK$0.50
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附註：

1. 分類資料

業務分類

截至六月三十日止六個月

二零零四年 二零零三年

（未經審核） （未經審核）

港幣千元 港幣千元

營業額

　設備 1,990,955 869,800

　引線框架 289,755 207,126

2,280,710 1,076,926

業績

　設備 642,801 190,834

　引線框架 13,944 14,715

656,745 205,549

利息收益 2,687 2,298

經營溢利 659,432 207,847

財務費用 (5) (46)

除稅前溢利 659,427 207,801

稅項 (46,194) (17,206)

本期間淨溢利 613,233 190,595
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地區分類

營業額

截至六月三十日止六個月

二零零四年 二零零三年

（未經審核） （未經審核）

港幣千元 港幣千元

台灣 527,954 185,382

中國大陸 432,003 202,642

馬來西亞 290,538 122,499

菲律賓 262,885 83,823

韓國 162,509 169,027

香港 154,006 53,804

泰國 148,724 81,316

新加坡 112,358 82,964

美國 100,671 19,747

歐洲 31,214 25,549

印尼 28,994 30,296

日本 21,302 18,356

其他 7,552 1,521

2,280,710 1,076,926

2. 折舊

於本期間內，集團的物業、廠房及設備之折舊為港幣117,300,000元（二零零三年六月三十日止六個月為港幣

75,900,000元）。

3. 稅項

截至六月三十日止六個月

二零零四年 二零零三年

（未經審核） （未經審核）

港幣千元 港幣千元

稅項包括：

香港利得稅 44,687 16,934

在其他司法權區之稅項 4,612 1,109

49,299 18,043

遞延稅項抵免 (3,105) (837)

46,194 17,206

香港利得稅是按本期間內估計應課稅溢利以稅率百分之十七點五（二零零三年六月三十日止六個月為百分之十

七點五）計算。
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其他司法權區之稅項乃根據有關司法權區個別之現行稅率計算。

集團新加坡分部獲當地政府頒發「生產總部」榮譽，根據新加坡稅務當局授與之稅務獎勵計劃，本集團在新加

坡生產之若干半導體設備及物料新產品所產生之溢利毋須課稅，自二零零一年一月一日起十年內，在新加坡

分部履行若干條件下，該等優惠將為有效。

遞延稅項抵免主要是來自稅項折舊與計入財務報表之折舊費用之暫時性差距的稅務影響。

4. 每股溢利

每股基本及攤薄溢利按以下數據計算：

截至六月三十日止六個月

二零零四年 二零零三年

（未經審核） （未經審核）

港幣千元 港幣千元

計算每股基本及攤薄溢利之

　股東應佔溢利 613,233 190,595

股份之數量

（以千位計）

計算每股基本溢利之普通股

　加權平均股數 384,998 383,332

來自僱員股份獎勵制度之

　潛在攤薄影響 1,266 1,322

計算每股攤薄溢利之普通股

　加權平均股數 386,264 384,654

業務回顧

在經濟指標理想、消費意慾強勁、政治局勢穩定、及歷來美國選舉年均呈現良好的經濟
氣候等情況下，電子產品如個人電腦、手提電話、數碼相機及多媒體產品的需求非常強
勁。半導體及相關設備行業亦以更強的勢頭加速自二零零三年後期開始的復甦步伐。能
生產廣泛應用於新型手提產品之先進包裝如多層管芯及  QFNs 的裝嵌設備，及備有最先
進集成電路裝配技術如微距焊線及300毫米晶片組裝的裝嵌設備皆成為熱賣產品。設備付
貨週期已回復正常水平。受惠於市場需求上升及產能的提升，集團的大部份客戶於第二
季度儘管在面對價格下跌的情況下，收益仍能刷新紀錄。行業分析員再三提高其對二零
零四年的預測。根據  VLSI 於二零零四年七月發表的研究數據，半導體及其裝嵌設備行
業的預期收益增長分別為百分之二十六及百分之七十一。
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隨著集團平穩且持續地提升市場佔有率，尤其是在管芯焊機及焊線機市場領域，ASM 再
次於上半年度超越同儕，繼續佔據裝嵌及包裝設備業內的第一位。於過去六個月，集團
錄得營業額292,900,000美元及純利港幣613,233,000元，較二零零三年同期分別增長達百分
之一百一十一點八及百分之二百二十一點七，兩者均創集團的歷史新高，超越二零零零
年所創之紀錄。期內，股東資金回報率及資本回報率分別為百分之二十八點四及百分之
三十點五。儘管集團成功提升產量至歷史新高，但過去六個月強勁的新增訂單仍促使集
團於二零零四年六月三十日的未完成訂單總值上升至130,000,000美元（於二零零三年十二
月三十一日為119,000,000美元）。

有此傑出的成績主要由於集團多年來透過產品及市場多元化、有效的成本結構及成功推
出具備最先進技術的新產品，成功建立起穩固的基礎而得來。於二零零四年上半年，我
們的五大客戶共佔集團營業額百分之三十三點六，只有其中一位客戶的銷售額佔逾百分
之十，足以證明我們的市場多元化策略成功。此外，集團的銷售廣泛分佈各地，亦反映
業內的投資氣候。當中台灣是集團最主要的市場，佔營業額的百分之二十三點一，中國
大陸市場緊隨其後佔百分之十八點九。期內，集團於中國市場的付運量為55,500,000美元。
相較二零零三年全年該市場的銷售額(53,300,000美元）而言，中國市場的付運量很明顯地
可於本年度再創新紀錄。

集團近期把引線框架生產線遷往國內的綜合式廠房，並不斷提升產能，大大提高沖壓框
架的產量，首六個月的有關收益更已回復到二零零零年的水平。集團設備業務的營業額
更較二零零零年下半年的高峰期增長百分之十三點三，充份反映我們在行業內的優越地
位，並持續提升市場佔有率。集團收入來源的比例為87.3比12.7（設備對比引線框架），顯
示集團的客戶於過去半年作出了強大的資本性投資。此外，我們再一次被  Advanced
Packaging 雜誌評選為管芯焊接、塑封及包裝處理組別的「二零零四年高科技包裝獎冠
軍」，充份顯示業界對  ASM 於技術層面的領導地位及創新設備產品之認同及肯定。

為保持集團的設備付運期於客戶滿意的水平及應付集團多元化產品的複雜性，我們已加
裝多部生產部件的電腦數控機床，積極提升產量。由於集團擴大在中國及香港廠房的面
積、提升其研發能力及資訊科技基礎建設、及於馬來西亞興建引線框架廠房（按計劃順利
進行），集團首半年的新增資產總值達港幣136,000,000元。為配合業務的快速增長，集團
預期二零零四年的資本性投資將需增加至港幣300,000,000元（原定預算為港幣250,000,000
元）。同時，集團積極強化其銷售及服務、生產及產品研發的團隊，充份顯示集團致力滿
足客戶需要的決心。

客戶不斷要求更低的裝嵌及包裝成本、而焊線設備亦需應付更微距焊線的挑戰，促使集
團開發更創新的解決方案。在通過全面的內部及實地測試後，集團推出  Twin Eagle 焊線
機（35微米焊線能力）。此焊線機配備雙焊接器，其生產力因應不同的應用模式可提升百
分之八十至一百，而其所佔之面積亦僅較目前之高產量型號Eagle 60增加百分之三十，
令  Twin Eagle 成為現時世界上生產量最高及最具成本效益的焊線機。集團另一新型號的
焊線機  Eagle 60 AP，備有30微米直線墊距焊接能力，其速度亦較  Eagle 60快百分之十，
因而得到集團數個主要客戶的正面評價。上述兩項新型號焊線機已作好準備於二零零四
年第三季度大量付運予客戶。
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與此同時，集團在晶片焊接方面亦將以較現有產品快百分之三十的新型號管芯焊機打入
集成電路管芯市場，其優越性能更備受客戶讚賞。除共熔焊接技術的覆晶焊機以外，ASM
亦為小型輸入／輸出（I/O）覆晶設備提供配備金或銅釘頭沖壓、易熔焊料及熱能超聲波覆
晶技術的全面解決方案。

儘管我們需要應付歷年最高的生產率、及應付客戶縮短交貨期要求而令新產品及現有產
品的半製成品數量增加的挑戰，集團廣泛應用於全球業務的企業資源計劃（ERP）軟件已證
明能有效地簡化我們的物流、存貨及現金管理。我們成功把存貨維持於港幣557,600,000元
的水平（於二零零三年十二月三十一日為港幣529,500,000元），存貨週轉率亦提升至八點四
週次，表現較過去數年大幅改善。較高金額的應收賬款反映集團於期內錄得強勁的銷售，
應收賬款週轉率維持在七十六點三天。綜合營運資本轉變及營運所帶來的溢利，集團於
過去六個月產生港幣578,500,000元的自由現金流量（Free Cash Flow），及錄得投入資本回
報率達百分之四十一點三。

在二零零四年四月派發上年度末期股息港幣 323,400,000元、及支付資本性投資港幣
136,000,000元後，由於期內錄得強勁的溢利，集團於二零零四年六月三十日的現金淨值達
港幣766,500,000元的歷史新高。集團流動比率維持在二點七水平，並沒有長期借貸及銀行
貸款，股本負債比率亦僅為百分之四十點四。由於集團在短期沒有重大現金開支，並從
營運活動持續產生正現金流量，ASM管理層建議持續派發高息及一次性的特別股息以回
饋剩餘現金予集團的股東。管理層基於最近股東週年大會授權，於本年六月份內回購
1,548,000股本公司股份，總代價港幣42,500,000元，平均每股回購價港幣27.44元；並已於
當月通知香港聯合交易所。

展望

有見強勁的消費市場前景及半導體的應用持續滲入不同市場，大部份行業分析員（如  SIA,
Dataquest, IC Insights, VLSI Research 及  WSTS）均預測半導體業於二零零四年將有雙位數
字的強勁增長（百分之二十五至二十九），而二零零五年則保持溫和增長，預期增長率較
為參差，介乎百分之四至二十三不等。集成電路產量預期於二零零四年將有百分之十五
之增長，而二零零五年的增長率則為百分之八至十。因應市場對高性能、多元化功能、
降低成本及產品體積的需求而設計出更多新的集成電路組合，這些集成電路組合配備更
微細的管線闊度、多層管芯、晶積度尺寸（如  QFN）及組裝系統（SIP），加速市場對新一
代裝嵌設備的需求。此趨勢正好完全配合  ASM 所提供的產品及發展路向。

至於裝嵌設備市場方面，市場於復甦期首三個月對產能相關設備的需求突然大幅上升，
及後則轉化為與性能及提升產能有關的審慎採購活動。儘管需求繼續來自不同的層面及
應用市場，產能的提升旨在配合數量之增長。大部份專家（Dataquest, SEMI 及  VLSI
Research）提高對二零零四年的預測至百分之六十三至七十一的樂觀增長，二零零五年則
保持溫和增長（三所研究機構持不同預測介乎百分之二至十七不等），業內商業活動則維
持頻繁。此外，分析員普遍相信於中國及台灣市場的投資活動將最為強勁。

儘管管理及開發多種類產品以迎合多元化市場的挑戰較大，集團多年內一直貫徹此經營
理念，促使集團蓬勃發展，足以經歷行業起伏的考驗。由於市場已回復至正常增長水平，
高營運槓桿效應明顯為  ASM 帶來正面影響，在帶來充裕資金以支持研發工作的同時，
亦回饋集團忠實員工及股東。



8

集團推出的新焊線機及管芯焊接機（如業務回顧所提及），均極具成本效益及優異加工處
理能力，如30微米墊距及銅線焊接技術。這些新產品有助集團於業內最大及第二大的產
品市場上爭取新客戶，推動集團發展。近年集團於塑封工序設備、整合式測試處理器及
管芯級塑封設備領域上所取得的理想進展為集團奠定穩固基礎，令  ASM 可更充份把握
未來的發展機會。集團於中國的廠房及於馬來西亞興建中的廠房顯示我們對引線框架業
務的長期投入，而我們的主要客戶亦對此表示認同，熱切希望與集團加強合作。管理層
相信我們為未來發展而對設備、工序及產品研發的積極和持續投入將會帶領集團更上一
層樓，因而帶來更佳的回報。

為鞏固我們與主要客戶之策略性夥伴關係，我們應用  ASM 的設備及引線框架為他們提
供不同的包裝解決方案，包括多層管芯、影像感應組件、高亮度  LED、銅線焊接元件
及  QFN 包裝等。低  k 電介體焊接、更微細的管線闊度、銅線焊接及更薄晶片等為我們
的客戶帶來種種新挑戰，ASM 能提供工序提升方案以滿足此等需要。ASM 集團認知由
生產自動化引至短週期，及低在製品的優勢，從而為客戶提供應用於高產量及小批額的
綜合系統，為小規模生產提供低成本的工具及富靈活性的機器。我們亦深知客戶對有效
的資產管理有持續的需求，ASM 亦因而為他們提供新的設備管理軟件。

在提供世界級產品的同時，ASM 嶄新的解決方案銷售模式亦令集團於芸芸競爭對手中
脫穎而出。它所提供獨一無二的價值已多次證明能有效開啟那些不接受單一產品測試之
客戶的大門，有助集團業務的進一步拓展。

憑藉我們針對不同應用市場的多元化產品、具市場領導地位的管芯焊機及焊線機於蓬勃
時期帶來產能相關之業務、一系列備有出色工序及技術的新產品、以及最具成本效益結
合產品設計及生產的垂直整合業務模式，集團於過去數年已奠下穩固的基礎。因此，ASM
已準備就緒以受惠於目前這充滿活力的市場環境。管理層深信  ASM 於二零零四年可爭
取到更高的市場佔有率、繼續超越同儕。

在聯交所網頁登載詳細的業績公告

本公司載有根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）證券上市規則附錄十六第46(1)至46(6)
段所規定的全部資料的業績公告將在適當時間在聯交所網頁登載。

審計委員會

審計委員會已與管理層檢閱本集團所採用的會計原則及常規，討論審核工作、內部控制
及財務報表事宜，包括審查未經審核之中期財務報表。

承董事會命
董事
林師龐

香港，二零零四年七月二十七日

請同時參閱本公佈於（香港經濟日報及信報）刊登的內容。


